附件一

「晶片系統商管學程」架構
	必修課程

(計21學分，學分抵免請各校依本部所列課程大綱自訂標準)

	電機資訊類基礎課程
(6學分)
	商管類基礎課程
(6學分)
	共同專業課程
(9學分)

	晶片系統設計概論

晶片應用系統簡介(電腦、通訊、消費電子等系統簡介)
	企業會計與財務管理

科技管理導論(含組織、人力資源管理)
	科技產業分析

晶片系統（SOC）行銷管理

晶片系統（SOC）產業科技法律

	選修課程(0-6學分)
學校可依其學程特色規劃增設選修課程，但學程學生至少需修滿21學分始得發予學程證明為原則


備註：

1.本學程以培養學程學生在晶片系統產業所需之跨領域整合應用之基礎能力為目標。對於非

電機資訊領域的學生，希望透過本學程的修習，能對晶片系統產業及其發展技術有基本的認識，再授予具產業特色之專業智識，促使其發展將原有專業領域知識應用於晶片系統產業之能力，以增加其就業的競爭性。另一方面，本學程也提供電資學院學生，學習商管相關專業知識的管道，以擴大學生進入相關產業服務層級，同時也可滿足產業界對於跨領域相關人才的需求，以疏緩人力供需之間的差距。

2.學程課程包括七門必修課程，學生可依其原有專業領域所修習之課程申請學分抵免；另外

選修課程規劃有6學分，各校在規劃相關學程時，可依學校相關教學能量規劃合適的學程選修課程，以建立各校學程特色。學程總學分數不得低於21學分。

「晶片系統商管學程」課程大綱
一、電機資訊類基礎課程

晶片應用系統簡介（含電腦、通訊、消費電子……等整合性應用系統）

由於消費性電子產品朝向高科技、單晶片化趨勢發展，因此完整的描繪晶片系統應用於各種消費、通訊、生活應用科技、生物技術……等領域，以及技術發展趨勢，為本課程的主要目標。

本課程主要為幫助學生建立對於晶片系統應用系統的完整認識，瞭解晶片系統在消費性電子產品的應用方式，主要包含：電腦應用、資訊處理應用、通訊應用、多媒體應用、生物晶片與生醫工程應用，以及整合性應用系統等應用範疇。

主要內容：

1.資訊技術(Information technology)應用及產業結構簡介

  含台灣及全球資訊技術相關產業及產業結構之介紹

2.電腦晶片系統及應用簡介

含電腦系統應用介紹如個人電腦、筆記型電腦及平板電腦系統之相關晶片系統應用及

規格介紹如整合網路晶片、多媒體及繪圖晶片系統

3.通訊晶片系統及應用簡介

含有線、無線區域網路、都會網路、個人網路系統、衛星通信、第一至第四代行動電

話系統、三代後無線通信技術等相關之系統晶片系統

4.多媒體晶片系統及應用簡介

含語音、聲訊、視訊、影像、3D繪圖、虛擬實景成像等訊號處理、編輯、製作、索引

之晶片系統

5.生物晶片系統及生醫工程系統應用簡介

前瞻性生物晶片系統、基因碼解譯晶片系統、生醫工程應用系統

6.整合應用系統

如整合多媒體、通訊、網路之個人多媒體系統及其它可能前瞻性整合系統之應用及相

關晶片系統

晶片系統（SOC）設計概論

本課程主要的目的，為幫助法、商、管理、人社等學院學生，建立基礎的超大型積體電路及晶片系統設計知識。課程不以工程理論為主，而是以縱論式的方式，介紹超大型積體電路設計相關的技術基礎認識，並從設計流程、設計工具、晶片系統相關技術，以及不同的晶片系統設計架構，以幫助法、商、管理、人社等學院學生能對晶片系統技術有基本的瞭解。

主要內容：
1. 超大型積體電路綜觀：大致介紹積體電路的歷史與發展，並簡介本課程的內容。

2. 半導體元件簡介：簡介半導體元件的分類、結構、與應用領域。

3. 半導體矽製程簡介：簡介 CMOS IC 的製程，如何由一片晶圓製造出來含有PMOS與NMOS電晶體的電路。
4.  SOC設計流程與設計工具：簡介設計流程各步驟與相關軟體工具之使用。

5. 電路佈局與繞線簡介：介紹佈局與繞線的法則與實例。

6. 矽智財設計概論：簡介智財概念與使用，並介紹系統晶片中主要之各類的矽智財。

7. 嵌入式軟體：包括軟體模組種類與設計；含driver、middle ware、tool chain、library、compiler、OS等。

8. 混合訊號設計：介紹混合訊號設計之概念、設計方法與整合。

9. 內嵌式記憶：簡介各類嵌入式記憶，ROM、Flash、DRAM之設計與整合技術。

10. 系統晶片測試與驗證：包括測試流程、測試工具與設備之使用、SOC測試、SIP測試。

二、商管類基礎課程
科技管理導論
在劇烈的競爭環境中，科技發展對於公共及私人部門扮演重要的角色，對企業而言，創新是創造競爭優勢的重要因素，而科技發展亦是衡量國家競爭力的重要指標之一。為促進科技發展及產業永續發展，結合產、官、學、研之研發資源及有效運用研發策略聯盟，是締造國家整體科技實力的重要發展策略。本課程以產、官、學、研共同關切之科技管理課題為探討內容，包括科技發展之規劃、執行、控制、評估等之觀念，方法與案例，期以協助決策者釐訂技術發展項目，選擇技術發展策略，有效的獲取技術，以及創造技術之經濟效益。

主要內容包括：

	1.技術創新

	2.技術系統

	3.創新程序

	4.新產品開發

	5.產業科技政策

	6.技術生命週期

	7.技術策略與規劃

	8.技術開發與技術移轉

	9.研發計畫管理─規劃

	10.研發計畫管理─執行、控制與評估

	11.研發組織設計

	12.研發人力管理


企業會計與財務管理
在瞬息萬變的經營環境中，掌握企業財物，為掌握企業核心競爭力的必要能力。本課程主要目的，為幫助學生建立基本的會計知識，以及財務管理知識，並能掌握基本的財務規劃風險能力，以符合未來企業經營、競爭，以及研發專案時所需的財務規劃能力需求。

主要內容包括：

1.會計原理與流程
2.成本概念與管理
3.財務決策與分析
4.風險管理與金融市場
5.財務規劃與控制
三、共同專業課程

晶片系統(SOC)產業科技法律
專利、商標、營業秘密、積體電路佈局……已經成為全球半導體企業經營、競爭、技術研發等方面所必須具備的知識產權，也是企業與企業間侵權攻防、授權談判、自我保護上的必備策略。晶片系統的發展，牽涉極為複雜的專利技術分析與佈局，因此瞭解科技法律運用策略，就成為從業人員必須具備的基本能力。為培養學生具備基本的科技產業所需法律知識，本課程授課大綱為：

1. 晶片系統產業分析與競爭策略

2. 科技法律與企業競爭策略

3. 國際智慧財產權規範與TRIPs

4. 智慧財產權法總論

5. 著作權法導論

6. 專利法導論

7. 商標法與營業秘密

8. 積體電路佈局保護法導論

9. 專利分析與專利地圖

10. 專利佈局策略與競爭分析、研發策略間的互動關係

11. 授權合約與談判策略

科技產業分析
科技產業課程主要目的是介紹與分析科技產業的方法，透過這些方法讓修課者瞭解科技產業與一般產業有何不同，而在我國邁入知識經濟國家中，知識產業或科技產業扮演何種重要的角色，而其發展要素有何特殊性，以及如何預測或分析其競爭優勢。

本課程挑選通訊產業、半導體產業、平面顯示器等科技產業，於課堂討論，由修課者自行選擇有興趣的科技產業，利用課堂所介紹的方法，深入瞭解並於課堂討論，而課堂講授以提供科技產業整體性重要課題為主，同時為使修課者具有分析科技產業的能力，每位修課者必須擇一科技企業，分析其競爭力並評估其價值。

主要內容：

	1.產業分析方法

	2.五力分析

	3.產業群聚分析

	4.產業演化

	5.技術預測方法

	6.技術策略分析

	7.企業價值分析

	8.產業科技政策

	9.高科技產業發展策略

	10.平面顯示器產業分析

	11.半導體產業分析

	12.通訊產業分析


晶片系統（SOC）行銷管理
Intel的總裁Andy Grove曾感慨的表示由其工程師所主導設計的產品，其市場之成功率，僅達20%。究其原因，主要即為與市場脫節，無法掌握市場脈動與滿足市場需求所致。其實，豈止早期的Intel如此，許多以科技創新起家之公司，皆僅兢兢於科技研發，而忽略了產品行銷對公司整體營運及競爭力提升，扮演著舉足輕重的角色。
本課程之主要目的，將就晶片系統之相關產品及產業，一個專業經理人所可能面對的重要行銷議題，及所應具備之相關行銷分析模式，提供學生完整之訓練。為求兼顧理論與實務，本課程亦將就各主要行銷議題，以行銷案例研討之方式，輔導學生當面臨複雜多變之行銷環境，亦能有效的釐清關鍵問題，分析現狀，擬訂最適之行銷策略及決策模式。
本課程之主要內容如下：
1. 科技市場之特質-技術之不確定性，競爭之易變性，及市場之模糊性
2. 科技價值之傳遞-建立完整之價值鏈，以提供目標市場極致之價值
3. 科技產品之定位-一套對內部所有員工及對外所有目標市場之價值傳遞過程
4. 目標市場之選定-契合企業之核心優勢與不同市場區隔之需求
5. 科技產業之市場研究-以共感法(Empathic Design)與先驅法(Lead User)掌控先進趨勢
6. 科技產品之設計-以品質功能分配法(QFD)尋求效能與研發/製造成本之平衡
7. 科技市場之消費者-以龍捲風理論為例，解釋科技採納者之分類及如何跨越鴻溝
8. 科技產品之管理-運用科技規劃擬訂科技產品之管理策略
9. 科技產品之配銷通路 - 傳統、網路、及複合(Hybrid)通路之比較分析
10. 科技產品之訂價-不同訂價因素與訂價法之分析
11. 科技產品之廣告與促銷-將包括預告效果(Preannouncement)之分析
12. 科技產品之品牌管理-要素品牌化(Ingredient Branding)及品牌策略
